
 

연수 제안서

연구 분야 고분자합성 및 물성

연구 과제명
자연모사 기반 20W/mK급 경량 고방열 회로기판 

제조기술 개발

연수 제안 업무 열경화성 고분자합성 및 물성

열경화성 고분자기반 복합소재의 고기능화

1. 열경화성 고분자의 합성

- 에폭시 기반 고분자의 분자구조 설계 및 합성

- 새로운 열경화성 수지의 설계 및 합성

- 경화제, 경화촉진제, 잠재성 경화제의 설계 및 합성

- 재활용 가능한 신규 열경화성 고분자의 합성 및 메카니즘 규명

2. 열경화성 고분자 기반 복합소재 제조

- 신규 열경화성 고분자의 경화조건 탐색

- 필러/고분자 복합소재 제조 기술

- 열경화성 수지의 포큘레이션 기술

3. 고분자 및 복합소재의 성능 평가 

- 강도, 인성, 내열성, 유리전이 온도, 열전도도등 평가 
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